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二、说明、目录、图表目录

  LED是发光二极管(LightEmittingDiode)的简称,是一种固态半导体发光器件。通过在LED两端

加载电压,将电能直接转换为光能，大大降低了能量转换过程中的损耗，LED因此被称为第四

代照明光源或绿色光源。其具有节能、环保、寿命长、体积小等特点，可以广泛应用于照明

、背光、指示显示等领域。LED产业包括上游衬底制作、外延生长和芯片制造视，中游封装

和下游应用市场。LED封装形式多样，根据不同的应用场合采用不同的外形尺寸、散热对策

和出光效果，可分为为LampLED、SMDLED、COB、FlipChip等。  

  就封装市场来看，2019年国内市场规模达963亿，同比增长29%。预计2018-2020中国LED封装

行业将维持13%-15%的增速，2020年产值规模将达1288亿元。借助于国内劳动力的成本优势和

政府的产业优惠政策，全球LED封装产业加快向大陆转移。国首尔半导体、三星、CREE

、Lumileds等国外品牌大厂将代工订单逐渐往中国集中，中国成为LED全球产能中心。

  中企顾问网发布的《2020-2026年中国LED封装行业前景展望与投资前景评估报告》共十二章

。首先介绍了中国LED封装行业市场发展环境、LED封装整体运行态势等，接着分析了中

国LED封装行业市场运行的现状，然后介绍了LED封装市场竞争格局。随后，报告对LED封装

做了重点企业经营状况分析，最后分析了中国LED封装行业发展趋势与投资预测。您若想

对LED封装产业有个系统的了解或者想投资中国LED封装行业，本报告是您不可或缺的重要

工具。

  本研究报告数据主要采用国家统计数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据

库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场

调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主

要来自于各类市场监测数据库。
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